CAE Forum 2023

Vypocéetnimi simulacemi k chytrym vyrobkUum a rychlejsi produkci

Praha:

14.-15. 9. 2023

Spoleénost TechSim Engineering — Solution Partner spoleénosti SIEMENS, Vdas zve
na 8. roénik odborné konference CAE Forum 2023 zaméfené na posledni trendy
z oblasti vypocetnich simulaci. Konference bude tradiéné dvoudenni, ale
v novém formatu. Prvni den bude zaméfen na moderni trendy ve vyvoji
chytrych vyrobku a zavddéni novych vyrobnich technologii zalozenych na

simulacich. Druhy den probé&hne v rezii specialistU TechSim, ktefi vas seznami

jak rychle a efektivné nastoupit do vyvoje mobilnich prostiedku s elekirickym

BTechSim

Ctvrtek 14. 9. - Hlavni predndsky

08:00 - 09:00 Registrace Ucastnikd
09:00 - 09:10 Zahdjeni konference
09:10 - 10:40 Sekce hlavnich prednések
10:40 - 11:00 Prestavka
11:00 - 12:20 Sekce strukturdinich a multifyzikdinich analyz
12:20 - 13:20 Obeéd
13:20 - 14:00 Prispévky sponzord z oblasti vypocetniho HW
14:00 - 15:00 Sekce CFD analyz a optimalizace |
15:00 - 15:20 Prestdvka
15:20-17:00 Sekce modernich vyrobnich technologii — aditivni vyroba
19:00 Spolecensky vecer
Patek 15. 9. - Workshop elektro a hybridni mobility
08:00 - 09:00 Registrace Ucastnikd
09:00 - 09:40 Dimenzovdni hybridnich a elekiro pohonu vozidel
Ukdzka postupu navrhu elektrické trakce, vozidla s palivovym
Cladnkem a hybridninho pohonu pomoci systémovych simulaci
Dimenzovdni, optimalizace, vybér komponent a na co si dat pozor
09:40 - 10:20 Jak postupovat pii ndvrhu bezpilotnich letount UAS
Stanoveni poZzadavky, letové mise a typ pohonu
Aktivni vyuZiti optimalizace pfi findinim n&vrhu
10:20 - 10:40 Prestavka
10:40-11:20 DigitdIni dvojée vozidla a jeho vyuiiti pii predikci poruch
Jak digitdini dvojce vytvorit pro nasazeni v rediném provozu
Analyza a pfenos dat v rediném case
11:20-11:40 Vyuiiti systémového modelu pro nastaveni fizeni
SiL a HiL principy, jak to funguje a jak vtvorit matematicky model
Ukdzka nastaveni PLC pro fizeni energetické jednotky
Nastaveni regulacni smycky UAS pomoci 1D systémového modelu
11:40 - 12:20 Metody zpiesnéni systémového modelu
Redukce CFD modell, ROM, neuronové sité a metody Al
12:20-12:30 Ukonc&eni konference — DISKUSE
12:30- 13:30 Obéd  —
S I E M E N S Hewlett Packard /
Enterprise

SIEMENS

Park Holiday Congress & Wellness Hotel, Praha - Benice

Hlavni prednasky

Vypo¢éetni simulace a vyuzitim prvku Al
1D/3D simulace systému ROM modely a
neuronové sité

Multifyzikalni vypocty produktivné a rychle
Aditivni vyroba a vse co potiebujete védét -
metody, pouzitelnost, naklady

Tvarovd a topologickd optimalizace
Virtudlini testovani a fizeni Sil a Hil

Méici postupy a testovani pii automatizaci

vyrobnich procesu
loT systémy a zpracovani dat - Digitalni dvojce
Workshop elektro a hybridni mobility

V duchu nebojte se elektro mobility Vas
specialisté TechSim sezndmi s vyvojovymi

postupy a upozorni na moznd Uskali navrhu

elektropohonU vozidel, bezpilotnich prostiredku

i autonomnich plavidel s vyuzitim vypoéetnich

1D a 3D systému.

Zaregistrovat se mUzete prosttednictvim tohoto
odkazu. Vyuzijte moznost early-bird registrace
za zvyhodnénou cenu do 15.07.2023.

Registracni poplatek na celou konferenci je 7.400 K&
vcetné DPH. Na prvni den konference Cini 6.200 K¢ a
na druhy den 2. 900 K&. Pro studenty a akademické
pracovniky je snizeny o 10 % a zahrnuje materidly,
sbornik konference a obcerstveni. Fakturu na
registracni poplatek zasleme automaticky do 14 dni.

Parkovdni v podzemnich gardzich po dobu
konference v cené. Pfi zdjmu o ubytovdni vyberte ve
formuldii termin a zvolte obsazenost pokoje. Cena pro
UCastniky konference je 2.500 KE/noc pfi obsazenosti
jedné osoby a 3.100 K&/noc pri obsazenosti dvéma
osobami.

Registraci provedte nejpozdéji do pdtku 8. 9. 2023.

TechSim Engineering zajisfuje komplexni vypocetni servis pii dimenzovdéni, ndvrhu a optimalizaci strojnich ¢dsti a zafizeni i samotny vyvoj prototypU. Pouzivame $pickovy vypocetni software v oblasti FEA,

CFD, ELMAG a mulfidisciplindrnich analyz. Jsme partnerem a dodavatelem softwaru a méficiho hardwaru od spolecnosti Siemens Industry Software. Zajistujeme kompletni inzenyrské feseni v oblasti

digitalizace a automatizace vyroby. Aktivné spolupracujeme s fadou klicovych spoleénosti v oblasti automobilové, dopravni a strojirenské techniky, turbindriském a energetickém promyslu.


https://www.techsim.cz/konference/cae-forum/

